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Рубрикатор

Критерии выбора рентгеновской трубки. Дэвид 

Бернард (David Bernard). Перевод: Ольга Зотова. 

№ 4, стр. 38

Прямоугольные электрические соединители. 

Лазерная маркировка электрических соединителей. 

Александр Сафонов, Леонид Сафонов. № 4, стр. 44

Способы уменьшения мощности дозы рентгенов-

ского излучения на исследуемые компоненты. Давид 

Бернард (David Bernard), Ричард С. Блиш (Richard 

C. Blish). Перевод: Ольга Зотова. № 5, стр. 32

Радиочастотные электрические соединители. 

Вопросы теории и состояние развития производства. 

Александр Сафонов, Леонид Сафонов. № 5, стр. 38

Эффективный теплоотвод с помощью керамиче-

ских подложек. Армин Фейтл (Armin Veitl). Перевод: 

Андрей Новиков. № 5, стр. 46

NanoFlux — флюс с нанохимически активны-

ми металлическими соединениями для диспер-

сионной стабилизации мягких припоев. Андреас 

Фикс (Andreas Fix), Патрик Церрер (Patrick Zerrer). 

Перевод: Андрей Новиков. № 6, стр. 17

Современные эффективные технологии сборки 

высокочастотных модулей. Станислав Гафт. № 6, 

стр. 22

Дефекты электромонтажа способом накрутки. 

Виктор Ковалев, Сергей Ковалев. № 6, стр. 24

Квалифицированные процессы ремонта на осно-

ве актуальных норм и стандартов. Хельге Шимански 

(Helge Schimanski). Перевод: Андрей Новиков. № 6, 

стр. 28

Finetech — эффективное решение задач по ре-

монту печатных узлов любой сложности. Александр 

Шеманов. № 6, стр. 34

Электрические прямоугольные соединители. 

Технология обработки проводов и способы их при-

соединения к электрическим контактам. Александр 

Сафонов, Леонид Сафонов. № 6, стр. 38

«Бессвинцовые» автоматы установки компонен-

тов, или Влияние бессвинцовой технологии на кон-

струкцию автоматов. Евгений Липкин. № 7, стр. 16

Выбираем печь оплавления припоя. Леонид 

Нишпал. № 7, стр. 20

Образование пустот в  паяных соединениях. 

Геннадий Егоров. № 7, стр. 22

Расчетные параметры инструмента для элек-

тромонтажа накруткой. Виктор Ковалев, Сергей 

Ковалев. № 7, стр. 24

Прямоугольные электрические соединители. 

Иммерсионное оловянирование контактов — один 

из возможных путей сохранения паяемости после их 

длительного хранения. Александр Сафонов, Леонид 

Сафонов. № 7, стр. 28

Новые паяльные станции компании Good Feel. 

Александр Савицкий. № 8, стр. 26

Пустоты в паяных соединениях. Существует ли 

связь между покрытием контактных площадок 

и количеством пустот при бессвинцовой пайке? 

Кит Брайант (Keith Bryant). Перевод: Ольга Зотова. 

№ 8, стр. 28

KRAFAS — результаты проекта инновационных 

технологий внутреннего монтажа CID и CHIP+ для 

применения в автомобильных радиолокационных 

датчиках. Ян Костельник (Jan Kostelnik), Франк Эблинг 

(Frank Ebling), Карл-Фридрих Бекер (Karl-Friedrich 

Becker), Рубен Кале (Ruben Kahle), Андреас Куглер 

(Andreas Kugler), Йоханн-Петер Зоммер (Johann-Peter 

Sommer), Эльке Ноак (Elke Noack), Мариус Д. Рихтер 

(Marius D. Richter), Мартин Шнайдер (Martin Schneider). 

Перевод: Андрей Новиков. № 8, стр. 32

Прямоугольные электрические соединители. 

Защита от электромагнитных помех с помощью экра-

нов и встроенных фильтров. Александр Сафонов, 

Леонид Сафонов. № 8, стр. 38

Тестирование
Практические аспекты электрического контроля 

собранных печатных модулей. Николай Клюквин. 

№ 2, стр. 33

Новые технологии
Растяжимые системы со встроенными электрон-

ными компонентами для применений в текстиль-

ной промышленности. Андреас Остманн (Andreas 

Ostmann), Рене Виро (René Vieroth), Мануэль Зекель 

(Manuel Seckel), Томас Лёэр (Thomas Löher). Перевод: 

Андрей Новиков. № 4, стр. 50

Интеграция антенн в многослойные керамиче-

ские подложки. Петер Улиг (Peter Uhlig), М. Гайслер 

(M. Geissler), Сибилл Хольцварт (Sybille Holzwarth), 

Рейнхард Кульке (Reinhard Kulke), Йорген Ляйс 

(Jürgen Leiss), Дирк Мантойфель (Dirk Manteuffel), 

М. Мартинес-Васкес (M. Martínez-Vázquez). Перевод: 

Андрей Новиков. № 4, стр. 54

Технологическое  
обеспечение надежности

О выходе годных, трудоемкости и сроках изготов-

ления печатных плат. Владимир Сергеев, Александр 

Ливерко. № 1, стр. 40

Применение ИК измерителей температуры 

для контроля малоразмерных объектов. Светлана 

Котова. № 1, стр. 45

Анализ факторов нагрузки в электронных мо-

дулях мехатроники. Давид Пуштан (David Pustan). 

Перевод: Андрей Новиков. № 2, стр. 37

Обеспечение безопасности
Об особенностях получения и преимуществах 

использования электрохимических покрытий 

сплавами цинка с оловом и молибденом. Анатолий 

Герасименко. № 7, стр. 33

Трибологические исследования поверхностей 

олова на контактах для технологии соединений 

в электронике. Франк Остендорф (Frank Ostendorf), 

Томас Вилш (Thomas Wielsch), Михаэль Райнигер 

(Michael Reiniger). Перевод: Андрей Новиков. № 7, 

стр. 40

Производственная логистика
Производственная логистика FlexLink. Роман 

Скрок, Вячеслав Шевченко. № 7, стр. 48

Современные российские испытательные камеры. 

Григорий Сигалов. № 7, стр. 52

Отечественные производители
Особенности технологии изготовления печатных 

плат для перспективных направлений электрон-

ной промышленности. Сергей Постнов, Андрей 

Тавризов, Николай Долгополов. № 8, стр. 46

Электронные и ионные технологии
Повышение качества микросварных соединений 

в интегральных схемах с использованием ультра-

звуковых систем повышенной частоты. Владимир 

Ланин, Игорь Петухов, Дмитрий Мордвинцев. № 1, 

стр. 48

Технические решения для снижения энергопо-

требления при активной эксплуатации и в режиме 

ожидания. Хартмут Пошманн (Hartmut Poschmann). 

Перевод: Андрей Новиков. № 1, стр. 51

Технологии сушки фоторезиста. Александр 

Сидоров. № 3, стр. 54

Дефекты паяных соединений при монтаже 

внешних выводов транзисторов в силовых моду-

лях. Владимир Ланин, Анатолий Керенцев. № 3, 

стр. 58

Программно-управляемый монтаж кристал-

лов силовых транзисторов вибрационной пайкой 

в защитной атмосфере. Владимир Ланин, Иван 

Рубцевич, Анатолий Керенцев. № 5, стр. 50

Из Европы с любовью. Сергей Валев. № 6, стр. 46

Формирование микросварных соединений в ин-

тегральных схемах контактной микросваркой. 

Владимир Ланин, Игорь Петухов. № 7, стр. 54

Основанное на гравитации гальваническое осаж-

дение для получения трехмерных поверхностей 

с кристаллической структурой. Ральф Шмидт (Ralf 

Schmidt), Михаэль Цванциг (Michael Zwanzig), Ганс 

Мориц (Hans Moritz). Перевод: Андрей Новиков. 

№ 7, стр. 60

Моделирование ультразвуковых технологических 

систем методом конечных элементов. Владимир 

Ланин, Денис Бухалко. № 8, стр. 48

Инженерное обеспечение 
производственной гигиены

А у вас все чисто? Ольга Зотова. № 6, стр. 50

Стандарты: аннотации 
и организационные вопросы 
нормативной документации

Стандарт IEC (МЭК) 61192–2. «Требования к ка-

честву паяных электронных модулей (сборок)». 

Часть 2. Сборки поверхностного монтажа. Людмила 

Круглова. № 1, стр. 56

Использование стандартов IPC на всех этапах 

производства электроники. Часть 1. Стандарты 

серии IPC-2220 и IPC-7351A. Ларс Валлин (Lars 

Wallin). № 1, стр. 64

Стандарт  IPC-4101C и  серия  IPC-6010. Ларс 

Валлин (Lars Wallin). № 2, стр. 45

Стандарт и тренинг IPC-A-600H. Ларс Валлин 

(Lars Wallin). № 6, стр. 54

Стандарты J-STD-001E,  020D,  075,  033B  

и IPC-1601. Ларс Валлин (Lars Wallin). № 8, стр. 52

EDA Expert
Новый подход к моделированию нелинейных 

устройств. Юрий Потапов. № 2, стр. 50

Секреты работы в CAM350. Владимир Соколов. 

№ 2, стр. 53

Средства физической верификации интегральных 

микросхем. Владимир Марчук, Игорь Лопаненко. 

№ 2, стр. 58

Новые возможности Pulsonix v6. Михаил Клин-

ковский. № 2, стр. 62

Анализ антенн с применением метода планарно-

го EM-моделирования в закрытом объеме. Джеймс 

Раутио (James Rautio). Перевод: Юрий Потапов. № 2, 

стр. 69

Опыт внедрения программного обеспечения 

MiCIAN μWave Wizard в учебном процессе в уни-

верситете. Николай Дьяконов. № 2, стр. 75

Altium Designer Summer 09. Практические подхо-

ды к организации библиотек и структуры проектов. 

Библиотека посадочных мест. Владимир Пранович. 

№ 2, стр. 79
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